
CPU Thermal Pad

Producthighlights

- Geen vlekken of ingewikkelde applicatie - gewoon plaatsen en klaar

- Overschilderen met een kwast is niet nodig - bespaart tijd en zenuwen

- Ideaal voor gamingopstellingen en krachtige systemen

- Beschermt de CPU op betrouwbare wijze zonder deze te beschadigen

- Hoge prestaties voor warmtegeleiding - ook geschikt voor verwarmde gamesessies

Technische gegevens

Inhoud 15% Hydrocarbon, 85% Inorganic filler

Warmtegeleiding 22.5±0.1W/m-K

Thermische impedantie <0.011℃-in2/W

Thermische weerstand 0.29K/W

Density 2.6g/cc

Dikte 0.25-0.3mm

Temperatuur -50~250℃

Bedrijfstemperatuur -40~125℃

Logistieke gegevens 38 x 38 x 0.25mm 30 x 50 x 0.25mm

Artikelnummer

Nummer fabrikant

EAN Barcode

09.05.2025

Accessories

Ervaar de volgende generatie warmteafvoer met onze hoogwaardige 

CPU Thermal Pad! 

Deze pad is ontworpen voor veeleisende gamers en technologiefanaten 

en biedt een waterdichte installatie zonder morsen of vlekken.

Gewoon aanbrengen, op de CPU plaatsen en klaar! De pad zorgt voor 

optimale warmteoverdracht en beschermt waardevolle hardware.

XZ028 XZ029

Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde

onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.
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